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大型受注関するお知らせ 

 

当社は、当社の主力製品であります高性能フラットベッド型検査装置及びロール to ロール型検

査装置の大型受注を獲得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．受注の内容 

当社は 2023 年３月度におきまして、かねてより国内で商談を進めてまいりました当社の主力

製品でありますフラットベッド型検査装置をベースにした高性能半導体パッケージ基板用 AI機

能付両面（表・裏）全自動検査装置とロール to ロール型検査装置を各複数台、総額９億円を超

える受注を獲得いたしました。 

このうち、AI 機能付両面全自動検査装置の受注につきましては 2022 年１月に獲得いたしま

した大型受注のリピート案件であります。高性能な CPU 及び GPU 向け半導体パッケージ基板市

場が引き続き活況を呈していることを背景に、当社の検査装置の性能及びサポート体制がユー

ザー様から高く評価された結果であると認識しております。 

今後は、当社が主力とするエレクトロニクス分野向けのみならず、電気自動車（EV）分野向け

FPC※など多くの分野において検査ニーズの増加が見込まれていることから、引き続きこれらの

主力製品を中心に営業活動を強化するとともに、顧客のニーズに応えてまいります。 

※：FPC（Flexible printed circuits）フレキシブル基板 

    

 

 

２．業績に与える影響 

当該受注案件については、翌期（2024 年４月期）以降に納入予定となりますので、当期（2023

年４月期）の業績に与える影響はありません。 
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